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資金の借入に関するお知らせ 

 
 

当社は、2020年６月８日開催の取締役会決議により、資金の借入を行うことを決議いたしましたので、

以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 借入れの理由 

新型コロナウイルス感染症蔓延による業績への影響を鑑み、手元流動性を高め財務安定化を図るべく、運

転資金等の確保を目的に借入を行うものです。 

 

2. 借入の概要 

① 借 入 先 ：取引金融機関５行（予定）  

② 借 入 予 定 額 ：20億円（予定）  

③ 借 入 金 利 ：固定金利  

④ 借 入 予 定 日 ：2020年６月中  

⑤ 借 入 期 間 ：１年〜３年（予定）  

⑥ 担 保 の 有 無 ：無（予定）  

 

3. 今後の見通し 

本件借入による、２０２１年３月期連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

 

以 上 


